
Bild richtig?

PHOTOVOLTAIK & ELEKTRONIK

ULTAGO

Drehtisch-
Lasermaschine



  Gesamtgenauigkeit: 10 μm 

  Bis zu 4000 Wafer / Stunde

  3-,5- oder 8-Punkt Vision System zur Bauteilregistrierung und 
automatischen Korrektur 

  Indexiertisch für parallele Bearbeitung

  Einzel-, Doppel-Scanner-Setup

  Industrie 4.0-fähig

  Automatische Kamerakalibrierung

  Automatische Programme zur Anlagenreferenzierung

  Automatisiertes Vision-System für Präzisionsausrichtung und 
Skalierung, Offset-, Trapez- und Rotationskompensation

  2 Prozessköpfe

  InnoLas Postprocessor für CAD-Datenübertragung,  
-bearbeitung und Laserrezepterstellung

  Absaugsystem

  MES-Schnittstelle

  Automatische Fokuseinstellung

  Integrierte Prozessmesstechnik

 Hochpräzises Kalibriersystem

Optik

Technische Daten Automatisierung

Genauigkeit

Wiederhol- 
genauigkeit

Substratgröße

Dicke / Material

Software

Bilderkennungs- 
system

High Speed Scanner   Vollautomatische Hochgeschwindigkeits InnoLas Automation
  Stand Alone und produktionslinienintegrierte Systeme
  Kundenspezifische Automatisierungslösungen< ± 5 μm

< ± 2 μm

M2 bis zu M6 (166 x 166 mm)

0.1 mm – 0.10 mm / kristalline Silizium Wafer, 
Keramik

Windows 10; IoT

InnoLas μVision

Plattform Typ Granitbasiert

Leistungsvorteile Optionen

Laserprozesse

 Laserbohren
 Laserritzen
 Laserschneiden
 Laserablation

ULTAGO

InnoLas Solutions GmbH

Pionierstraße 7
82152 Krailling

T +49 (89) 8105 9168-1000

www.innolas-solutions.com

info@innolas-solutions.com
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